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EABRIC SCANNING PROFILER

Bei der Formiersiebherstellung
wie auch bei der Papierherstellung
setzen effiziente Produktionsab-
laufe ein perfektes Funktionieren
aller Komponenten voraus.

Insbesondere im Zusammenspiel
von Entwasserung, Blattbildung
und Papierqualitat kommt den
Siebparametern eine bedeutende
Rolle zu. Spannungs- und Dicken-

— dem Formiersieb auf der Spur

querprofil des Siebes bestimmen
hier als wichtige Parameter den
Entwasserungs- und Formations-
prozess. Mit dem Fabric Scanning
Profiler (FSP), dem neuen und in
seinem Aufbau einzigartigen
Messgerat unserer Wangner Di-
vision SeamTech, kénnen diese
Siebprofile wahrend der Laufzeit
direkt an der Papiermaschine un-
ter die Lupe genommen werden.

Der Fabric Scanning Profiler lie-
fert Ihnen prazise Informationen
Uber Qualitdat und Laufeigen-
schaften lhres Formiersiebes und
somit wichtige KenngréBen zur
Optimierung lhrer Prozesse.



Blick auf das Fahrwerk
(Bild 1), den modularen
Aufbau (Bild 2) und die
Antriebstechnik



Der Fabric Scanning Profiler ist
eine Weiterentwicklung unseres
Fabric Scanning Device (FSD) mit
deutlich verbesserten Funktionen
des Antriebs und der Bediener-
freundlichkeit. Das neue Messge-
rat FSP ist mobil, fernsteuerbar,
lenkbar und damit universell ein-
satzfahig. Messfahrten sind in ei-
ner Schraglage bis zu 15° méglich.
Samtliche Funktionen werden

Analyse des Formiersiebes oder an-
derer Bespannungskomponenten
mit Ausgabe und Speicherung von
Daten direkt vor Ort bei einem
kurzen Maschinenstopp maoglich.
Entsprechend seines Einsatz-
zweckes ist der Fabric Scanning
Profiler modular aufgebaut und
wird in zwei Modulvarianten
angeboten:

iiber W-LAN gesteuert. Damit ist ® FSP mit Messmodul zur Bestimmung der Siebdicke und Siebspannung

eine detaillierte und zuverlassige e FSP mit Kameramodul zur visuellen Kontrolle der Sieboberflache



Das FSP-Basisgerdt mit dem Messmodul
und dem Kameramodul.




Die innovative Messtechnik des e exakte, datengestlitzte Bestimmung von Spannungs- und Querprofil
Fabric Scanning Profiler zeigt des Siebes vor Siebwechsel

die Einflusse des Maschinenlaufs
am Sieb und fuhrt durch kon-

stant optimierte Siebanpassung
zu héchster Produktivitdt und ergebnisse fur eine schnelle, zielsichere Problemanalyse

e einfaches Monitoring aller wichtigen KenngréBen

e direkte Dokumentation und Interpretation der gewonnene Mess-

Papierqualitat: e Erfassung von periodischen Profilstérungen mittels FFT-Analyse
e Sichtprtifung durch das Kameramodul an jeden beliebigen Punkt des
Siebes
e zuverlassige Bestimmung der Restlaufzeit der Bespannung
¢ hochste Bedienerfreundlichkeit
e modularer Aufbau mit individuellen Einsatzmoglichkeiten
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Die Grafik zeigt das Spannungs-
und Querprofil eines Siebes.
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Das Kameramodul ist ein weite-
rer Pluspunkt des neuen Fabric
Scanning Profiler und ermoglicht
ein einzigartiges Leistungsspek-
trum. Mittels seines Einsatzes
wird das Formiersieb jetzt an
jeder beliebigen Stelle unter die
Lupe genommen, eine durchgan-
gige visuelle Kontrolle der Sieb-
oberflachen (Laufseite und Pa-
pierseite) ist moglich. Das Kamera-
modul besteht aus einer digitalen
Netzwerkkamera mit Makroob-

jektiv und LED-Ringlicht. Durch
einfaches Austauschen kann es
im FSP platziert werden. Uber die
W-LAN Verbindung wird der
Fabric Scanning Profiler prazise
an die zu untersuchende Stelle
gesteuert. Die dort erstellten
Aufnahmen koénnen sofort ana-
lysiert, bearbeitet und gespei-
chert werden. Der Weg zur
Losungs- oder Entscheidungsfin-
dung ist schnell und nachvoll-
ziehbar.
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Messfahrt FSP mit Modulen

Antriebstechnik



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH)
Gewicht

Akku

Akku Standzeit
Stromversorgung Ladestation

330 x 260 x 216 mm

ca. 5 kg

Li-lon

1,5 Stunden

100 V — 240 V bei 50/60 Hz

Messfunktionen
e Siebspannung / Querprofil
o Siebdicke / Querprofil

in daN
in mm

Praffunktion
e Fast FourierTransformation

Messbereich

* Dickemessung

¢ Genauigkeit

¢ Spannungsmessung
¢ Toleranz

Messgeschwindigkeit
Abtastrate
Auflésung

Einsatzbereich

Messobjekt

0,5 -1,5mm
+ 0,01 mm
5-15N
+0,1N

4m/min
0,15mm
8/mm

Formiersiebproduktic
Papiermaschine

Formiersiebe




Dateniibertragung:

Die DatenUbertragung vom FSP an Computer oder Laptop erfolgt kabellos Gber eine W-LAN Verbindung.

Mindestanforderungen an Computer/l apton:

¢ Betriebssystem Windows 98 /Me /NT 4.0 / 2000 / XP Abmessung 80x77 x 177 m

® Prozessor Pentium Il 500MHz oder hoher Gewicht 800 g

e Arbeitsspeicher min. 128 MB Zoom 18-fach optisch
¢ Laufwerk CD-Rom Laufwerk 8x oder schneller 12-fach digital

e Monitor Auflésung min. 800 x 600 Auflésung 640 x 480

¢ \Web-Browser Internet Explorer 5.5 oder 6.0 Objektiv f =1,4 mm bis 50
e Schnittstelle W-LAN Schnittstelle
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Anschrift

Wangner GmbH
SeamTech Division
Fohrstrasse 39
D-72760 Reutlingen
Www.wangner.com

Leitung

Hermann GaiBer

Telefon +49 (0) 7121/306-337

Fax +49 (0) 7121/306-351

e-Mail hermann.gaiBer@wangner.com

Vertrieb

Peter Defranceski

Telefon +49 (0) 7121/306-338

Fax +49 (0) 7121/306-351

e-Mail peter.defranceski@wangner.com

Wenn Sie weitere Informationen zum neuen Fabric Scanning Profiler (FSP) benéti-
gen oder Fragen haben, erreichen Sie uns per Telephon, Fax, e-Mail oder direkt im
Gesprdch mit unseren Mitarbeitern. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

SeamTech





